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제1장 2026년 중국 기술 자립형 AI 반도체 생태계

1. 기술 자립과 AI 확산 전략

가. 기술 자립 노선의 배경

2026년 현재, 중국의 기술 산업 환경은 미국의 강력한 수출 통제와 지정학적 고립이라는 전례 없는 압력 속에서
오히려 구조적인 내수 자립 생태계를 강제로 구축하는 특이점을 맞이하고 있습니다 [2026 중국: 기술 자립형 AI
반도체 생태계]. 이러한 외부적 요인은 중국으로 하여금 단순한 시장 점유율 확대를 넘어, 가치사슬 전반에 걸친
완전한 기술 주권을 확보하려는 전략적 목표를 설정하게 만들었습니다 [2026 중국: 기술 자립형 AI 반도체 생태
계]. 2021년부터 2025년까지 진행된 14차 5개년 계획의 성공적인 마무리는 이러한 기술 자립 노선의 확고한 기
반이 되었으며, 중국은 이제 15차 5개년 계획(2026~2030년)을 통해 이 목표를 더욱 구체화하고 있습니다
[2026 중국: 기술 자립형 AI 반도체 생태계].

중국 반도체 산업은 전략적 투자와 국가 정책의 강력한 지원에 힘입어 전 세계 반도체 디바이스 시장의 약 6% 점
유율을 확보하며 기반을 다졌습니다 [2026 중국: 기술 자립형 AI 반도체 생태계]. 로직 반도체 생태계의 중심지인
베이징, 상하이, 선전과 메모리 반도체 생산 허브인 우한, 허페이를 잇는 '3+2' 지역 모델이 성공적으로 정착되었
음이 확인됩니다 [2026 중국: 기술 자립형 AI 반도체 생태계]. 중국 국가통계국(NBS)의 자료에 따르면, 2026년
상반기 중국의 집적회로(IC) 일평균 생산량은 15억 개를 돌파하였고, 누적 생산량은 전년 동기 대비 23.1% 성장
한 2,798억 개를 기록했습니다 [2026 중국: 기술 자립형 AI 반도체 생태계]. 이는 인공지능(AI) 관련 칩 수요의 급
증과 더불어 자국 내 공급망 확보 노력이 결합된 결과로 분석됩니다 [2026 중국: 기술 자립형 AI 반도체 생태계].

이러한 양적 성장은 중국 정부의 막대한 자본 투입에 기반하고 있습니다 [2026 중국: 기술 자립형 AI 반도체 생태
계]. 2024년 5월 출범한 국가집적회로산업투자기금 3기(Big Fund III)는 3,440억 위안(약 475억 달러)에 달하는
사상 최대 규모로 조성되었습니다 [2026 중국: 기술 자립형 AI 반도체 생태계]. 이 펀드의 주된 목적은 미국의 수
출 통제 심화에 대응하여, 노광 장비, 식각 플랫폼, 포토레지스트, 특수 가스, 전자설계자동화(EDA) 소프트웨어,
고대역폭메모리(HBM) 등 글로벌 공급망의 핵심 병목 지점들을 국산화하는 데 집중되어 있습니다 [2026 중국: 기
술 자립형 AI 반도체 생태계, 중국 반도체와 AI, 하나의 거대 기계]. 특히, 공상은행, 건설은행 등 주요 국영 은행들
이 처음으로 직접 출자에 참여하며 이 투자가 국가적 명운을 건 것임을 시사합니다 [2026 중국: 기술 자립형 AI 반
도체 생태계].

파운드리 부문에서는 SMIC(중신궈지)가 지정학적 제약을 독자적 미세 공정 개발의 동력으로 활용하며, 2025년
93억 2,700만 달러의 연간 매출과 6억 8,500만 달러의 순이익을 기록하며 세계 3위 파운드리 기업으로 도약했습
니다 [2026 중국: 기술 자립형 AI 반도체 생태계]. SMIC는 ASML의 극자외선(EUV) 노광 장비 수입이 차단된 상
황에서, 구형 심자외선(DUV) 장비와 자기정렬 사중 패터닝(SAQP) 기술을 조합하여 7nm급(N+2) 공정의 양산에
 성공했습니다 [2026 중국: 기술 자립형 AI 반도체 생태계].

초기 20%대에 머물렀던 화웨이 Ascend 910C AI 가속기의 수율은 2025년 기준 40% 수준까지 상승했습니다
[2026 중국: 기술 자립형 AI 반도체 생태계]. 더 나아가 SMIC는 2026년을 목표로 5nm급(N+3) 공정의 파일럿 라
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인을 가동 중입니다 [2026 중국: 기술 자립형 AI 반도체 생태계].

비록 EUV 없이 DUV만으로 5nm를 구현하는 것이 수율 저하와 비용 증가를 초래하지만, 중국 정부와 화웨이에게
는 외부 의존 없이 자체 AI 인프라를 구축할 수 있다는 사실 자체가 전략적 승리로 인식되며, 여기서 발생하는 경제
적 손실은 빅펀드와 국가 보조금으로 흡수됩니다 [2026 중국: 기술 자립형 AI 반도체 생태계]. SMIC는 2026년 1
월 북경 자회사 SMNC의 지분을 전액 인수하며 최첨단 팹 운영을 일원화했습니다 [2026 중국: 기술 자립형 AI 반
도체 생태계].

메모리 반도체 부문에서도 창신메모리(CXMT)와 양쯔메모리(YMTC)가 폭발적인 성장을 보였습니다 [2026 중국:
기술 자립형 AI 반도체 생태계]. CXMT는 2025년 618억 위안(약 80억 달러) 매출과 19억 위안 순이익을 달성하
며 전년 대비 156%의 성장률을 기록했고, 사상 첫 흑자 전환에 성공했습니다 [2026 중국: 기술 자립형 AI 반도체
생태계]. CXMT의 월간 DRAM 생산 능력은 2024년 초 10만 장에서 2025년 말 29만 장으로 급팽창했으며,
YMTC도 2025년 12만 장에서 3년 내 30만 장 규모로 생산 능력을 확대할 계획입니다 [2026 중국: 기술 자립형
AI 반도체 생태계].

이들 기업은 2026년 상하이 과창판(STAR Board) 상장을 공식화했으며, CXMT는 IPO를 통해 295억 위안(약
6.4조 원)을 조달하여 HBM 개발 및 양산에 집중 투자할 계획입니다 [2026 중국: 기술 자립형 AI 반도체 생태계].
CXMT는 2026년까지 약 200만 개의 HBM 스택을 독자적으로 양산하여, Ascend AI 칩 약 25만~30만 개에 공급
할 수 있는 물량을 확보함으로써 중국 내 AI 인프라의 핵심 병목을 해소할 중대 전환점을 마련할 것입니다 [2026
중국: 기술 자립형 AI 반도체 생태계].

이러한 중국의 메모리 반도체 발전 소식은 2026년 7월 28일 삼성전자와 SK하이닉스 주가 급락에 영향을 미치기
도 했습니다 [중국 반도체 자립' 신호탄…CXMT 상장에 첨단 노광장비도 직접 생산 - 한겨레].

장비 국산화 측면에서는 상하이 마이크로일렉트로닉스 이큅먼트(SMEE)가 28nm급 건식(Dry) DUV 장비인
SSA800 시리즈를 양산 중이며 [2026 중국: 기술 자립형 AI 반도체 생태계], 화웨이의 지원을 받는 스타트업 율량
성(Yuliangsheng)이 28nm급 액침(Immersion) DUV 노광 장비의 소규모 한정 생산에 돌입하여 SMIC 등에서
테스트를 진행하고 있습니다 [2026 중국: 기술 자립형 AI 반도체 생태계, '중국 반도체 자립' 신호탄…CXMT 상장
에 첨단 노광장비도 직접 생산 - 한겨레].

율량성은 2026년 약 5대, 2027년 약 20대의 액침 DUV 장비를 생산하여 SMIC, 화홍반도체, CXMT 등에 납품할
계획입니다 [중국 반도체 자립' 신호탄…CXMT 상장에 첨단 노광장비도 직접 생산 - 한겨레]. 미국의 STRIDE
Act 및 MATCH Act 등을 통해 중국 내 기존 DUV 장비에 대한 유지보수 및 부품 공급마저 차단하려는 시도에 직
면하면서, 중국의 독자적인 노광 장비 수율 안정화는 시간과의 싸움이 되었습니다 [2026 중국: 기술 자립형 AI 반
도체 생태계].

EDA 소프트웨어 분야에서는 Empyrean Technology가 2023년 10억 1,000만 위안(약 1억 6,800만 달러)의 
매출을 기록하며 중국 내 1위 EDA 기업으로 부상했고 [2026 중국: 기술 자립형 AI 반도체 생태계], 2025년 상반
기에는 매출의 72.8%를 연구개발(R&D)에 투자하여 메모리 칩의 설계부터 검증, 제조까지 아우르는 중국 최초의
 풀 프로세스(Full-process) EDA 솔루션을 출시했습니다 [2026 중국: 기술 자립형 AI 반도체 생태계].

이러한 국산화 노력은 중국이 AI 칩 조달 제한을 극복하고, 하드웨어 열세를 알고리즘 최적화로 만회하며, 저렴한
산업용 전력과 엔지니어 인건비, 정부 보조금 등의 복합적인 구조적 효율성을 통해 기술 자립을 가속화하는 배경
이 되고 있습니다 [중국의 토큰 경제].
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근거
- 2026 중국: 기술 자립형 AI 반도체 생태계: 2026년 현재 중국 기술 산업의 내수 자립 생태계 구축, 14차 5개년 계획(2021~2025년) 성

공적 마무리 및 15차 5개년 계획(2026~2030년)으로의 전환, 전 세계 반도체 디바이스 시장 점유율 약 6%, '3+2' 지역 모델 정착, 
2026년 상반기 IC 일평균 생산량 15억 개 돌파, 누적 생산량 2,798억 개(전년 동기 대비 23.1% 성장), 2024년 5월 국가집적회로산업
투자기금 3기(Big Fund III) 3,440억 위안(약 475억 달러) 규모로 조성, 빅펀드 3기 목표는 노광 장비, 식각 플랫폼, 포토레지스트, 특
수 가스, EDA 소프트웨어, HBM 등 글로벌 공급망 병목 국산화, 공상은행, 건설은행 등 주요 국영 은행 직접 출자 참여, SMIC 2025년 
연간 매출 93억 2,700만 달러, 순이익 6억 8,500만 달러로 세계 3위 파운드리 도약, SMIC 7nm급(N+2) 공정 양산 성공
(DUV+SAQP), 화웨이 Ascend 910C AI 가속기 수율 2025년 기준 40% 수준, SMIC 2026년 목표 5nm급(N+3) 공정 파일럿 라인 가
동, 5nm 공정 비용 및 수율의 전략적 용인, SMIC 2026년 1월 북경 자회사 SMNC 지분 전액 인수, CXMT 2025년 매출 618억 위안(
약 80억 달러), 전년 대비 156% 성장, 19억 위안 순이익(사상 첫 흑자), CXMT 월간 DRAM 생산 능력 2024년 초 10만 장에서 2025년
 말 29만 장으로 급팽창, YMTC 2025년 12만 장 규모에서 3년 내 30만 장 규모로 생산 능력 확대 계획, CXMT 2026년 상해 과창판
(STAR Board) 상장 계획, IPO 통해 295억 위안(약 6.4조 원) 조달 예정, HBM 개발 및 양산에 투자, CXMT 2026년까지 약 200만 개
의 HBM 스택 독자 양산 목표, SMEE 28nm급 건식(Dry) DUV SSA800 시리즈 양산, 율량성(Yuliangsheng) 28nm급 액침
(Immersion) DUV 노광 장비 소규모 한정 생산 시작, 미국 STRIDE Act 및 MATCH Act 등을 통한 DUV 장비 유지보수 및 부품 공급 
차단 시도, Empyrean Technology 2023년 매출 10억 1,000만 위안(약 1억 6,800만 달러), 중국 내 점유율 6%(1위), 2025년 상반
기 매출의 72.8% (3억 6,500만 위안) R&D 투자, 메모리 칩 풀 프로세스 EDA 솔루션 출시.

- 중국 반도체와 AI, 하나의 거대 기계: 중국의 반도체와 AI 산업이 '하나의 거대한 기계'처럼 결합, 반도체 전 구간의 자국 내 배치 목표,
첨단 노광, 검사·계측, HBM, 첨단공정용 전체 EDA 흐름에서 해외 기술 의존 존재, Foundry anchors: SMIC and Hua Hong, AI
accelerator anchors: Huawei Ascend, Cambricon, Biren, Moore Threads, Main bottlenecks: advanced lithography,
HBM, CoWoS-like advanced packaging capacity, EDA and high-end process control, Main policy driver: substitution
pressure created by US and allied export controls, DUV 생산은 ASML 대체보다 SMIC, Hua Hong, CXMT가 국산 장비를 생
산라인에서 검증할 통로 의미, CXMT는 Core DRAM actor, YMTC는 Core NAND actor, HBM capability는 Strategic
watchpoint.

- '중국 반도체 자립' 신호탄…CXMT 상장에 첨단 노광장비도 직접 생산 - 한겨레: CXMT 2026년 7월 27일 상하이증권거래소 커촹반
상장, 공모가보다 465.8% 오른 49위안에 거래 마감, 단숨에 중국 본토 상장사 시가총액 1위, 상하이 위량성테크놀로지 등 중국 장비
업체에서 개발 인력을 모아 액침식 심자외선 노광장비 생산 시작, 2026년 약 5대, 2027년 약 20대 심자외선 장비 생산 계획, SMIC,
화홍반도체, CXMT 등에 납품 가능성, ASML 주가 장중 최대 8.3% 하락, 삼성전자와 SK하이닉스 주가 7월 28일 각각 13%, 14% 급
락.

- 중국, 2026년 AI 칩 생산 3배 확대…반도체 자립 가속 - 글로벌이코노믹: 중국 2026년까지 AI 칩 생산량 3배 확대, 반도체 자립 가속.

- 중국의 토큰 경제: 중국 AI 모델의 압도적인 가격 경쟁력은 고성능 칩 조달 제한을 극복하기 위한 고효율 추론 아키텍처 기반의 훈련 비
용 절감, 저렴한 산업용 전력 요금, 실리콘밸리 대비 33~50% 수준인 엔지니어 인건비, 정부의 R&D 세금 우대 및 컴퓨팅 소비쿠폰 지
원 등의 구조적 효율성 우위가 결합된 결과.
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나. 확산 주도 전략의 의미

중국의 인공지능(AI) 산업 전략에서 핵심적인 또 다른 축은 '확산 주도(Diffusion-forward) 전략'입니다. 이는 단
순히 최첨단 인공일반지능(AGI) 모델을 개발하는 데 국한되지 않고, AI 기술을 국가 경제 전반으로 폭넓게 확산시
켜 물리적 실물 경제에 빠르게 침투시키는 데 국가 역량을 집중하는 것을 의미합니다. 이 전략의 중심에는 AI 서비
스 모델의 비용을 극단적으로 낮추어 접근성을 높이는 파괴적인 '가격 전쟁'이 자리 잡고 있습니다.

이 가격 경쟁의 선두에는 항저우 기반의 딥시크(DeepSeek)가 있습니다. 딥시크는 전문가 혼합(MoE,
Mixture-of-Experts) 아키텍처를 극단적으로 최적화하여 서방의 선도 모델들과 필적하는 성능을 제공하면서도,
추론 비용을 기존 대비 50분의 1 수준으로 낮추는 데 성공했습니다. 이로 인해 2026년 상반기에만 중국 내 연구
소와 클라우드 제공업체들이 여러 차례 API 가격을 연쇄적으로 인하해야 했습니다.

2026년 4월 말 출시된 딥시크 V4 제품군은 이러한 가격 경쟁력을 더욱 강화했습니다. DeepSeek-V4-Pro는 총
1.6조 개의 파라미터 중 추론 시 490억 개만 활성화되어 연산 비용을 획기적으로 줄였습니다. 이 모델의 Max 모
드는 SWE-bench Verified 벤치마크에서 80.6%를 기록하며 OpenAI의 GPT-5 시리즈 및 Anthropic의
Claude 제품군과 대등한 코딩 및 추론 성능을 입증했습니다. 또한, DeepSeek-V4-Flash는 2,840억 개의 파라
미터 중 130억 개만 활성화되는 경량화 모델로, V4 Pro의 3분의 1 수준의 비용으로 대량 데이터 처리 및 일반 챗
봇에 활용됩니다.

두 모델 모두 100만 토큰의 초장문 컨텍스트 윈도우와 강력한 멀티모달 능력을 갖추고 있습니다. 구체적인 가격
으로, V4 Flash의 입력 가격은 100만 토큰당 0.14달러, 출력은 0.28달러이며, V4 Pro는 입력 0.435달러, 출력
0.87달러입니다. 딥시크의 '캐시 적중(Cache-hit)' 요금제는 프롬프트 재사용 시 입력 비용을 98% 이상 삭감해
주어, 서방의 수많은러, 출력 0.87달러입니다. 딥시크의 '캐시 적중(Cache-hit)' 요금제는 프롬프트 재사용 시 입
력 비용을 98% 이상 삭감해 주어, 서방의 수많은 스타트업들이 백엔드 엔진을 중국산 모델로 은밀히 교체하는 현
상까지 발생하고 있습니다.

이러한 저비용 정책은 중앙 정부 지침에 따른 지방 정부들의 '컴퓨트 바우처(Compute Vouchers, 算力券)' 지
원과 맞물려 시너지를 내고 있습니다. 베이징, 상하이, 선전, 쓰촨 등 중국 주요 지자체들은 중소기업 및 1인 스타
트업(OPC)이 AI 모델을 개발하거나 활용할 때 발생하는 막대한 클라우드 대여 비용을 보조하기 위해 대규모 바우
처를 발행하고 있습니다. 프로젝트당 최소 14만 달러에서 최대 140만 달러(선전시 최고액 1,000만 위안)까지 지
원되며, 상하이는 바우처 예산으로 6억 위안을 편성하여 스타트업 클라우드 임대료의 최대 80%를 보전해 주고 
있습니다. 이러한 정책은 자본이 부족한 수많은 중소기업들이 저렴해진 중국 내 모델 API를 자유롭게 활용하여 의
료, 금융, 제조 등 다양한 산업 현장에 맞는 맞춤형 애플리케이션을 개발하도록 유도하며 '인프라의 대중화'를 달
성했습니다.

중국 AI 모델은 가격 경쟁력을 바탕으로 글로벌 시장에서도 빠르게 영향력을 확대하고 있습니다. 2026년 7월 29 
일자 오픈라우터(OpenRouter)의 최신 AI 모델 랭킹에 따르면, 최근 일주일 기준 토큰 사용량 1위는 샤오미의 
MiMo-V2.5였으며, 2위 딥시크 V4 플래시, 3위 텐센트 Hy3, 4위 딥시크 V4 프로, 5위 Z.ai GLM 5.2 등 상위 5개 
모델을 모두 중국 기업이 차지하며 개발자 시장에서 존재감을 키우고 있습니다. 이는 중국 AI 모델의 가격이 미국 
최신 모델 대비 상대적으로 저렴하고, 높은 비용 대비 성능(가성비)을 앞세워 개발자들을 빠르게 확보한 결과로 
분석됩니다. 중국 AI 모델의 훈련 비용은 해외 경쟁사의 10분의 1 수준이며, 엔지니어 인건비는 실리콘밸리 대비 
33~50% 수준으로 저렴합니다. 정부의 R&D 세금 우페이블5'를, 단순 업무에 문샷AI의 '키미 K2.6'을 사용해 작
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업 품질을 높이고 비용을 절감했다고 밝혔습니다.

결론적으로, 중국은 모델의 경량화와 혁신적인 가격 정책, 경제 영역에서 세계에서 가장 빠른 속도로 AI 확산을 이
루어내고 있습니다.

근거
- 2026 중국: 기술 자립형 AI 반도체 생태계: 14차 5개년 계획 마무리 후 15차 56년 상반기 중국 내 API 가격 연쇄 인하, 2026년 4월 말 

DeepSeek V4 제품군 출시, DeepSeek-V4-Pro의 1.6조 파라미터 중 490억 개 활성화, SWE-bench Verified 벤치마크 '캐시 적중' 
요금제로 프롬프트 재사용 시 입력 비용 98% 이상 삭감, 지방 정부의 '컴퓨트 바우처' 대규모 발행, 프로젝트당 14만~140만 달러(선
전시 최고 1,000만 위안 골라 쓴다'… 中 AI 기업, 美 빅테크 추격 속도 - IT조선: 딥시크 V4 프로와 V4 플래시 모델 제공, V4 플래시 입
력 0.14달러/1M, 출력 0.28달러2c.pdf: DeepSeek 모델 컨텍스트 길이 1M, 최대 출력 길이 384K.

- GPT도 클로드도 제쳤다…AI 사용량 1위 오른 '이 모델' [IT썰] - 머니투데이: 2026년 75개 모델을 차지, 중국 AI 모델의 가격 경쟁력과
 높은 비용 대비 성능.

- 中 AI, 요금은 오픈AI 반값·성능은 턱밑까지 추격… AI 패권 경쟁 새 국면 - Daum: 도어대시의 앤디 팡이 복즈푸AI GLM 5.2가 구글 
제미나이 3.6 플래시 대비 30% 낮은 API 요금.

- 중국의 토큰 경제: 중국 AI 모델의 훈련 비용이 해외 경쟁사의 1/10 수준, 엔지니어 인건비가 실_7e04dd6258.pdf: UBS 보고서에 따
르면 중국 AI 훈련 비용이 해외 경쟁사의 1/10 수준.

- 111_ai_models_prices_US_Tech_Giants_Quietly_Shift_to_Chinese_AI_Models_Coinba_84b79a58cc.pdf: 일부 미국
기술 기업들이 중국 AI 모델로 전환, 코인베이스 AI 지출 거의 절반으로 절감.
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다. 반도체와 AI 서비스의 결합

2026년 현재, 중국의 반도체 산업과 인공지능(AI) 서비스 산업은 더 이상 독립적인 개별 분야가 아니라 '하나의 거
대한 기계'처럼 긴밀하게 결합된 생태계를 형성하고 있습니다 [2026 중국: 기술 자립형 AI 반도체 생태계, 중국 반
도체와 AI, 하나의 거대 기계]. 이러한 유기적인 결합은 미국의 강력한 기술 제재 속에서 기술 자립과 AI 확산 주도
전략이라는 두 가지 국가적 목표를 동시에 달성하기 위한 중국의 고유한 대응 방식입니다 [2026 중국: 기술 자립
형 AI 반도체 생태계]. 중국은 하드웨어 제조에서부터 인프라 칩 설계, 컴퓨팅 소프트웨어 생태계, 거대 모델 개발,
그리고 최종 애플리케이션 배포에 이르는 전 과정을 아우르는 '폐쇄적이지만 완결된' 수직 통합 생태계를 구축하
며 외부 개입이 불가능한 구조를 지향하고 있습니다 [2026 중국: 기술 자립형 AI 반도체 생태계, 중국 반도체와
AI, 하나의 거대 기계].

이러한 수직 계열화의 핵심에는 자체적인 반도체 하드웨어 역량 강화가 있습니다. 파운드리 부문에서 SMIC(중신
궈지)는 ASML의 극자외선(EUV) 노광 장비 없이 구형 심자외선(DUV) 장비와 자기정렬 사중 패터닝(SAQP) 기술
을 조합하여 7nm급(N+2) 공정의 양산에 성공했습니다 [2026 중국: 기술 자립형 AI 반도체 생태계].

초기 20%대에 머물렀던 화웨이 Ascend 910C AI 가속기 생산의 수율은 2025년 기준 40% 수준까지 상승한 것
으로 파악되며 [2026 중국: 기술 자립형 AI 반도체 생태계], 2026년을 목표로 5nm급(N+3) 공정의 파일럿 라인
을 가동하며 첨단 공정 기술을 지속적으로 추격하고 있습니다 [2026 중국: 기술 자립형 AI 반도체 생태계].

비록 EUV 없이 5nm를 구현하는 것이 TSMC 대비 생산 비용이 40~50% 더 높고 수율은 3분의 1에 불과할 것으
로 예상되지만 [2026 중국: 기술 자립형 AI 반도체 생태계], 중국 정부는 외부 의존 없이 자체 AI 인프라를 구축할
수 있다는 전략적 가치를 더 중요하게 평가하고 있으며, 막대한 경제적 손실은 국가집적회로산업투자기금(Big
Fund)과 보조금을 통해 흡수하고 있습니다 [2026 중국: 기술 자립형 AI 반도체 생태계]. SMIC는 2026년 1월 북
경 자회사 SMNC의 지분을 전액 인수하며 최첨단 팹의 운영을 일원화했습니다 [2026 중국: 기술 자립형 AI 반도
체 생태계].

메모리 반도체 분야에서도 창신메모리(CXMT)와 양쯔메모리(YMTC)가 AI 서버 수요 급증에 힘입어 폭발적인 성
장을 기록했습니다 [2026 중국: 기술 자립형 AI 반도체 생태계]. CXMT는 2025년 618억 위안(약 80억 달러)의 매
출을 달성하며 전년 대비 156%의 성장률을 보였고, 19억 위안의 순이익을 기록하며 사상 첫 흑자 전환에 성공했
습니다 [2026 중국: 기술 자립형 AI 반도체 생태계].

특히 CXMT는 2026년 상해 과창판(STAR Board) 상장을 통해 295억 위안(약 6.4조 원)을 조달할 계획이며, 이
자금을 고대역폭메모리(HBM) 개발 및 양산에 집중 투자할 예정입니다 [2026 중국: 기술 자립형 AI 반도체 생태
계, 055_semiconductor_memory_CXMT_to_raise_8.5bn_in_largest_Chinese_chip_IPO_-_Nikkei_
4d2b6ffe89.pdf].

CXMT는 2026년까지 약 200만 개의 HBM 스택을 독자적으로 양산하여, 이는 화웨이의 Ascend AI 칩 약 25만
~30만 개에 공급 가능한 물량으로, 중국 내 AI 인프라의 핵심 병목 현상을 해소하는 중요한 전환점이 될 것입니다
[2026 중국: 기술 자립형 AI 반도체 생태계].

이러한 CXMT의 약진은 2026년 7월 27일 상하이증권거래소 커촹반 상장일에 공모가 대비 465.8% 폭등한 49위
안에 거래를 마쳐 중국 본토 상장사 시가총액 1위에 오르기도 했으며 [009_semiconductor_memory_'중국
반도체 자립' 신호탄…CXMT 상장에 첨단 노광장비도 직접 생산 - 한겨레,
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049_semiconductor_memory_Chip_Maker_Soars_466_on_Debut_to_Become_No._1_in_China_
S_49d10e9fed.pdf,

023_semiconductor_memory_China_s_answer_to_SK_Hynix_soars_almost_500pc_on_market_
_ec5c0d14db.pdf, 019_semiconductor_memory_A_Chinese_chip_maker_s_shares_surged_466_i
n_their_first__ccbd18b71a.pdf], 2026년 7월 28일 삼성전자와 SK하이닉스 주가가 각각 13%, 14% 급락하
는 등 글로벌 메모리 시장에 파장을 일으켰습니다 [009_semiconductor_memory_'중국 반도체 자립' 신호탄
…CXMT 상장에 첨단 노광장비도 직접 생산 - 한겨레,

030_semiconductor_memory_AMD_Intel_and_Micron_extend_losses_as_chip_stocks_get_cl_db
63bb019f.pdf].

이렇게 구축된 하드웨어 기반 위에서 중국의 AI 서비스 시장은 '확산 주도(Diffusion-forward) 전략'을 통해 AI
기술을 실물 경제 전반으로 빠르게 확산시키고 있습니다 [2026 중국: 기술 자립형 AI 반도체 생태계]. 이 전략의
핵심은 AI 모델 서비스의 비용을 극단적으로 낮추는 것으로, 딥시크(DeepSeek)와 같은 기업들이 주도하는 '가격
 전쟁'이 대표적입니다 [2026 중국: 기술 자립형 AI 반도체 생태계].

딥시크는 전문가 혼합(MoE) 아키텍처를 최적화하여 서방의 선도 모델과 필적하는 성능을 제공하면서도 추론 비
용을 기존 대비 50분의 1 수준으로 낮추는 데 성공했습니다 [2026 중국: 기술 자립형 AI 반도체 생태계].

2026년 4월 말 출시된 딥시크 V4 제품군(DeepSeek V4 Pro, DeepSeek V4 Flash)은 100만 토큰의 초장문 컨
텍스트 윈도우와 멀티모달 능력을 갖추고도 DeepSeek-V4-Flash의 입력 가격은 100만 토큰당 0.14달러, 출력
은 0.28달러, DeepSeek-V4-Pro의 입력 가격은 0.435달러, 출력은 0.87달러로 경쟁력 있는 가격을 제시하고 있
습니다 [001_official_ai_pricing_DeepSeek_official_API_models_and_prices_8539c2642c.pdf,

002_official_ai_pricing_Alibaba_Cloud_Model_Studio_Qwen_model_pricing_9d5baf315e.pdf,
004_official_ai_pricing_Volcano_Engine_Doubao_model_pricing_snapshot_9ac3a6b4a8.pdf,
005_official_ai_pricing_Kimi_API_model_lineup_and_official_homepage_prices_893f7b3070.pdf,
 008_official_ai_pricing_Tencent_Hunyuan_text_generation_billing_e7d79674cc.pdf,

009_official_ai_pricing_Tencent_agent_platform_preset_model_postpaid_prices_8984363282.p
df, 011_official_ai_pricing_iFlytek_Spark_API_model_lineup_and_token_package_signals_1d968
d1b94.pdf, 012_official_ai_pricing_SiliconFlow_hosted_Chinese_model_pricing_context_b79f01
8867.pdf, 2026 중국: 기술 자립형 AI 반도체 생태계].

특히, 프롬프트 재사용 시 입력 비용을 98% 이상 삭감해 주는 '캐시 적중(Cache-hit) 요금제'는 많은 서방 스타트
업들이 백엔드 엔진을 중국산 모델로 교체하는 계기가 되기도 했습니다 [2026 중국: 기술 자립형 AI 반도체 생태
계].

이러한 저비용 AI 모델은 지방 정부의 '컴퓨트 바우처(Compute Vouchers)' 지원 정책과 결합하여 AI 확산을 더
욱 가속화하고 있습니다 [2026 중국: 기술 자립형 AI 반도체 생태계]. 베이징, 상하이, 선전 등 주요 지자체들은 중
소기업 및 스타트업이 AI 모델을 개발하거나 활용할 때 발생하는 클라우드 대여 비용을 보조하기 위해 대규모 바
우처를 발행하고 있으며, 프로젝트당 최소 14만 달러에서 최대 140만 달러(선전시 최고 1,000만 위안)까지 지원
됩니다 [2026 중국: 기술 자립형 AI 반도체 생태계]. 상하이는 바우처 예산으로 6억 위안을 편성하여 스타트업 클
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라우드 임대료의 최대 80%를 보전해주고 있습니다 [2026 중국: 기술 자립형 AI 반도체 생태계]. 이로 인해 자본
이 부족한 기업들도 저렴한 중국산 모델 API를 자유롭게 활용하여 의료, 금융, 제조 등 다양한 산업 분야에서 맞춤
형 AI 애플리케이션을 개발하고 있습니다 [2026 중국: 기술 자립형 AI 반도체 생태계].

이러한 반도체와 AI 서비스의 유기적 결합은 글로벌 AI 시장에서 중국 모델의 점유율을 크게 높이는 결과를 낳았
습니다 [GPT도 클로드도 제쳤다…AI 사용량 1위 오른 '이 모델' [IT썰] - 머니투데이].

2026년 7월 29일자 오픈라우터(OpenRouter)의 최신 AI 모델 랭킹에 따르면, 최근 일주일 기준 토큰 사용량 상
위 5개 모델을 샤오미의 MiMo-V2.5(10.8조 토큰), 딥시크 V4 플래시(6.73조 토큰), 텐센트 Hy3(4.76조 토큰), 
딥시크 V4 프로(3.34조 토큰), Z.ai GLM 5.2(3.31조 토큰) 등 모두 중국 기업이 차지했습니다 [GPT도 클로드도 
제쳤다…AI 사용량 1위 오른 '이 모델' [IT썰] - 머니투데이, 中 AI, 요금은 오픈AI 반값·성능은 턱밑까지 추격… 
AI 패권 경쟁 새 국면 - Daum].

이는 중국 AI 모델이 미국 최신 모델 대비 상대적으로 저렴한 가격과 높은 비용 대비 성능(가성비)을 앞세워 개발
자들을 빠르게 확보한 결과로 분석됩니다 [GPT도 클로드도 제쳤다…AI 사용량 1위 오른 '이 모델' [IT썰] - 머니
투데이]. 중국 AI 모델의 훈련 비용은 해외 경쟁사의 10분의 1 수준이며
[089_ai_models_prices_UBS_China_s_AI_Training_Costs_Just_One-Tenth_of_Overseas_7e04dd
6258.pdf, 중국의 토큰 경제], 엔지니어 인건비는 실리콘밸리 대비 33~50% 수준으로 저렴한 것도 중요한 요인
입니다 [중국의 토큰 경제].

화웨이의 초거대 모델 Pangu(판구) 5.0은 이러한 통합 생태계의 대표적인 사례로, 일반적인 챗봇 기능에 집중하
는 경쟁사들과 달리 5+N+X의 3계층 디커플링 아키텍처를 통해 실물 경제에 직접 적용되고 있습니다 [2026 중국:
기술 자립형 AI 반도체 생태계]. 예를 들어, 유럽중앙예보센터(ECMWF)와 협력하여 전통적인 수치 예보보다 수
백 배 빠른 속도로 기상 이변을 예측하는 모델을 구축했으며, 산둥 에너지 그룹 등과 협력하여 지하 탄광 내 자율
주행, 설비 제어, 채굴 작업 안전성 향상을 위한 세계 최초의 상업용 에너지 AI 모델을 가동하고 있습니다 [2026
중국: 기술 자립형 AI 반도체 생태계]. 이는 화웨이가 단순히 칩을 판매하는 것을 넘어, 자사의 AI 인프라 위에 국가
의 핵심 산업을 수직 통합하고 있음을 보여줍니다 [2026 중국: 기술 자립형 AI 반도체 생태계].

결론적으로, 중국은 단기적인 반도체 노드의 기술적 열위를 체계적인 시스템 효율과 국가 주도의 확산 전략으로
상쇄하며, 하드웨어와 소프트웨어가 긴밀히 연결된 독자적인 AI 생태계를 구축하고 있습니다 [2026 중국: 기술
자립형 AI 반도체 생태계]. 이러한 통합 전략은 다가올 미래 산업 패권 경쟁에서 중국이 결코 물러서지 않겠다는
강력한 청사진을 대변하고 있습니다 [2026 중국: 기술 자립형 AI 반도체 생태계].

근거
- 2026 중국: 기술 자립형 AI 반도체 생태계: 중국의 기술 자립과 AI 확산 주도 전략의 융합을 거시적 목표로 삼고, 하드웨어와 소프트웨

어를 아우르는 두 개의 축을 동시에 가동하고 있음.

- 중국 반도체와 AI, 하나의 거대 기계: 중국의 반도체와 인공지능 산업은 이제 별개의 산업이라기보다 하나의 거대한 기계에 가깝다고
언급하며, 설계부터 EDA, 웨이퍼 및 소재, 제조 장비, 파운드리, NAND/DRAM, 패키징/테스트, 서버/스마트폰/자동차, 클라우드 및
AI 서비스에 이르는 전 구간을 자국 안에 배치하려 하고 있음.

- 2026 중국: 기술 자립형 AI 반도체 생태계: SMIC가 EUV 없이 DUV와 SAQP 기술을 조합하여 7nm급(N+2) 공정 양산에 성공했으며,
2025년 기준 화웨이 Ascend 910C AI 가속기 수율이 40% 수준으로 상승했고, 2026년 목표로 5nm급(N+3) 공정 파일럿 라인을 가
동 중임. SMIC의 5nm 공정은 TSMC 대비 생산 비용이 40~50% 높고 수율이 3분의 1에 불과할 것으로 예상되지만, 국가 보조금으로
경제적 손실을 흡수하며 자체 AI 인프라 구축의 전략적 가치를 중요시하고 있음.
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- 2026 중국: 기술 자립형 AI 반도체 생태계: 창신메모리(CXMT)가 2025년 매출 618억 위안(약 80억 달러)과 19억 위안의 순이익을 달
성하며 흑자 전환했고, 2026년 상해 과창판(STAR Board) 상장을 통해 295억 위안(약 6.4조 원)을 조달하여 고대역폭메모리(HBM)
개발 및 양산에 집중 투자할 계획임. CXMT는 2026년까지 약 200만 개의 HBM 스택을 독자적으로 양산하여 Ascend AI 칩 약 25만
~30만 개에 공급할 목표를 세움.

- 중국, 2026년 AI 칩 생산 3배 확대…반도체 자립 가속 - 글로벌이코노믹: 화웨이가 2026년까지 AI 칩 생산량을 두
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2. 중국 반도체 및 메모리 생태계

가. 14차 5개년 계획과 Big Fund 3기

2026년 현재, 중국의 기술 산업은 미국의 전례 없는 수출 통제와 지정학적 고립이라는 위기 상황을 오히려 내수
자립 생태계를 강제로 완성해 나가는 특이점으로 활용하고 있습니다 [2026 중국: 기술 자립형 AI 반도체 생태계].
이러한 배경 속에서 중국은 2021년부터 2025년까지 진행된 14차 5개년 계획의 성공적인 마무리를 기반으로, 단
순한 시장 점유율 확대를 넘어 가치사슬 전반의 완전한 기술 주권을 확보하려는 15차 5개년 계획(2026~2030년)
으로 전환하고 있습니다 [2026 중국: 기술 자립형 AI 반도체 생태계]. 이 거시적인 목표 아래, 중국은 막대한 국가
자본을 투입하여 반도체 제조의 핵심 병목(초크포인트)을 우회하고 자국 내 인프라를 수직 계열화하는 데 주력하
고 있습니다 [2026 중국: 기술 자립형 AI 반도체 생태계].

중국의 반도체 산업은 전략적 투자와 산업 정책의 강력한 지원에 힘입어 이미 전 세계 반도체 디바이스 시장의 약
6%를 장악하며 견고한 기반을 다졌습니다 [2026 중국: 기술 자립형 AI 반도체 생태계]. 특히, 베이징, 상하이, 선
전 중심의 로직 반도체 생태계와 우한, 허페이를 거점으로 하는 메모리 반도체 생산 허브로 구성된 '3+2' 지역 모
델이 성공적으로 정착한 것으로 평가됩니다 [2026 중국: 기술 자립형 AI 반도체 생태계]. 중국 국가통계국(NBS)
의 발표에 따르면, 2026년 상반기 중국의 집적회로(IC) 일평균 생산량은 15억 개를 돌파했으며, 누적 생산량은
2,798억 개로 전년 동기 대비 23.1%라는 기록적인 성장을 달성했습니다 [2026 중국: 기술 자립형 AI 반도체 생
태계]. 이러한 인상적인 양적 성장은 인공지능(AI) 관련 칩 수요의 급증과 더불어 자국 내 공급망을 확보하려는 중
국의 노력이 결합된 결과로 분석됩니다 [2026 중국: 기술 자립형 AI 반도체 생태계].

이러한 양적 팽창의 이면에는 중국 정부의 노골적인 자본 투입이 존재합니다 [2026 중국: 기술 자립형 AI 반도체
생태계]. 2024년 5월, 국가집적회로산업투자기금 3기(통칭 Big Fund III)가 3,440억 위안(약 475억 달러)이라는
사상 최대 규모로 조성되었습니다 [2026 중국: 기술 자립형 AI 반도체 생태계]. 이 펀드의 조성은 미국의 수출 통
제 심화에 대한 중국의 전략적 대응으로, 이전 빅펀드 1기와 2기가 주로 파운드리 제조 용량의 외형 확장에 집중했
던 것과는 뚜렷한 차이를 보입니다 [2026 중국: 기술 자립형 AI 반도체 생태계].

빅펀드 3기의 핵심 목표는 글로벌 공급망의 병목 지점들을 국산화하는 데 맞춰져 있습니다 [2026 중국: 기술 자립
형 AI 반도체 생태계]. 구체적으로, 핵심 노광 장비, 식각 플랫폼, 포토레지스트(감광액), 특수 가스, 전자설계자동
화(EDA) 소프트웨어, 고대역폭메모리(HBM) 등 첨단 기술 분야의 자립을 목표로 하고 있습니다 [2026 중국: 기
술 자립형 AI 반도체 생태계]. 이는 첨단 노광, 검사·계측, HBM, 첨단 공정용 전체 EDA 흐름 등 여전히 해외 기술
의존이 남아있는 병목 구간을 해소하려는 의지를 명확히 보여줍니다 [중국 반도체와 AI, 하나의 거대 기계].

빅펀드 3기의 조성은 단순한 산업 투자를 넘어 국가적 명운을 건 투자임을 시사하는데, 이는 중국 재정부 외에도
공상은행, 건설은행 등 주요 국영 은행들이 최초로 직접 출자에 참여했다는 사실에서 확인할 수 있습니다 [2026
중국: 기술 자립형 AI 반도체 생태계]. 이러한 투입 자본은 SMIC의 5nm 공정처럼 상업적 원가 경쟁력이 낮더라도
외부 의존 없이 자체 AI 인프라를 구축할 수 있다는 전략적 승리를 위한 막대한 경제적 손실을 흡수하는 역할을 합
니다 [2026 중국: 기술 자립형 AI 반도체 생태계]. 궁극적으로 빅펀드 3기는 노광 장비와 EDA 소프트웨어라는 마
지막 초크포인트를 국산화하려는 중국의 지난한 여정을 뒷받침하고 있습니다 [2026 중국: 기술 자립형 AI 반도체
생태계]. 이는 중국 반도체 산업이 AI 산업과의 수직 연계를 통해 자국 내 수요를 흡수하고, 부족한 부품을 내부적
으로 해결하며 '하나의 거대한 기계'처럼 긴밀하게 결합된 생태계를 구축하려는 큰 그림의 핵심 요소입니다 [중국
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반도체와 AI, 하나의 거대 기계].

근거
- 2026 중국: 기술 자립형 AI 반도체 생태계: 14차 5개년 계획(2021~2025년) 성공적 마무리 및 15차 5개년 계획(2026~2030년)을 통

한 기술 주권 확보 목표, 반도체 제조 병목 우회 및 인프라 수직 계열화 추진, 전 세계 반도체 디바이스 시장 점유율 약 6%, '3+2' 지역
모델 성공적 정착, 2026년 상반기 IC 일평균 생산량 15억 개 돌파, 누적 생산량 2,798억 개(전년 동기 대비 23.1% 성장), 2024년 5월
국가집적회로산업투자기금 3기(Big Fund III) 3,440억 위안(약 475억 달러) 규모로 조성, 빅펀드 3기의 핵심 목표는 핵심 노광 장비,
식각 플랫폼, 포토레지스트, 특수 가스, EDA 소프트웨어, HBM 등 글로벌 공급망 병목 국산화, 공상은행, 건설은행 등 주요 국영 은행
최초 직접 출자 참여, SMIC 5nm 공정의 높은 비용에도 불구하고 외부 의존 없는 AI 인프라 구축의 전략적 가치 강조 및 빅펀드와 국가
 보조금으로 경제적 손실 흡수, 빅펀드 3기가 노광 장비와 EDA 소프트웨어 국산화 여정 뒷받침.

- 중국 반도체와 AI, 하나의 거대 기계: 첨단 노광, 검사·계측, HBM, 첨단공정용 전체 EDA 흐름에서 해외 기술 의존이 남아있는 병목 구
간 존재, 중국 반도체 산업과 AI 산업의 결합을 '하나의 거대한 기계'로 표현하며 반도체 전 구간의 자국 내 배치 목표.
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나. SMIC와 화홍반도체의 파운드리 전략

2026년 현재, 중국의 파운드리 산업은 미국의 강도 높은 수출 통제와 기술적 고립이라는 난관 속에서도 기술 자립
을 위한 핵심 동력으로 기능하고 있습니다 [2026 중국: 기술 자립형 AI 반도체 생태계]. 특히, SMIC(중신궈지)와
화홍반도체는 이러한 지정학적 제약을 자국 내 반도체 생태계를 강화하고 '내수 캡티브 마켓(Captive Market)'
을 통해 성장하는 기회로 활용하고 있습니다 [2026 중국: 기술 자립형 AI 반도체 생태계]. 중국 팹리스 설계 기업
들이 서방 파운드리에 생산을 위탁할 수 없게 되면서, 이들 국내 파운드리들이 자국의 모든 반도체 수요를 흡수하
는 핵심 관문이 된 것입니다 [2026 중국: 기술 자립형 AI 반도체 생태계, 중국 반도체와 AI, 하나의 거대 기계].

SMIC는 중국 파운드리 산업의 중심축으로서, 스마트폰, MCU, 전력반도체, 이미지 센서, 디스플레이 드라이버,
통신 칩, 그리고 AI 관련 칩 등 다양한 제품군을 생산하고 있습니다 [중국 반도체와 AI, 하나의 거대 기계]. 2025년
SMIC는 93억 2,700만 달러의 연간 매출과 6억 8,500만 달러의 순이익을 기록하며 세계 3위 파운드리 기업으로
도약하는 괄목할 만한 성과를 거두었습니다 [2026 중국: 기술 자립형 AI 반도체 생태계]. 이는 2025년 4분기 기준
월 106만 장(8인치 환산)의 생산 능력과 95.7%의 가동률로 입증되는 견고한 제조 기반 위에 세워진 것입니다 [
중국 반도체와 AI, 하나의 거대 기계].

특히 중국 고객 매출 비중이 87.6%에 달하는 점은 SMIC가 '국내 설계, 국내 제조'라는 중국의 기술 자립 목표를
실현하는 핵심적인 역할을 수행하고 있음을 명확히 보여줍니다 [중국 반도체와 AI, 하나의 거대 기계]. SMIC는
2025년에 월 5만 장 규모의 12인치 생산능력을 추가했고, 2026년 말까지 월 4만 장을 더 늘릴 계획이며, 2025년
설비 투자액은 81억 달러에 달했습니다 [중국 반도체와 AI, 하나의 거대 기계].

SMIC의 기술적 행보는 서방의 예측을 뛰어넘는 수준으로, ASML의 극자외선(EUV) 노광 장비 수입이 차단된 상
황에서도 구형 심자외선(DUV) 장비와 자기정렬 사중 패터닝(SAQP) 기술을 조합하여 7nm급(N+2) 공정의 양산
에 성공했습니다 [2026 중국: 기술 자립형 AI 반도체 생태계]. 초기 20%대에 머물렀던 화웨이 Ascend 910C AI
가속기 생산의 수율은 공정 최적화를 통해 2025년 기준 40% 수준까지 상승한 것으로 파악됩니다 [2026 중국: 기
술 자립형 AI 반도체 생태계].

더 나아가 SMIC는 화웨이 및 알리바바의 차세대 AI 프로세서 양산을 위해 2026년을 목표로 5nm급(N+3) 공정의
파일럿 라인을 가동 중입니다 [2026 중국: 기술 자립형 AI 반도체 생태계]. 비록 EUV 없이 DUV만으로 5nm를 구
현하는 것은 회로 패턴을 3~4회 반복해서 새겨야 하므로 마스크 사용량 증가와 누적 오차 발생으로 인해 TSMC의
동일 노드 대비 생산 비용이 40~50% 더 높고 수율은 3분의 1에 불과할 것으로 예상되지만 [2026 중국: 기술 자
립형 AI 반도체 생태계], 중국 정부와 화웨이는 상업적 원가 경쟁력을 이차적인 문제로 간주합니다 [2026 중국: 기
술 자립형 AI 반도체 생태계].

외부 의존 없이 자체 AI 인프라를 구축할 수 있다는 사실 자체가 전략적 승리이며, 여기서 발생하는 막대한 경제적
손실은 국가집적회로산업투자기금(Big Fund)과 국가 보조금을 통해 흡수되는 구조를 취하고 있습니다 [2026 중
국: 기술 자립형 AI 반도체 생태계]. SMIC는 2026년 1월 북경 자회사인 SMNC의 지분을 전액 인수하며 최첨단 팹
의 운영을 일원화하고 국가 AI 목표와의 연계를 더욱 강화했습니다 [2026 중국: 기술 자립형 AI 반도체 생태계].

화홍반도체(Hua Hong Semiconductor)는 상하이와 우시를 기반으로 하는 파운드리로서, SMIC와는 또 다른
방식으로 중국의 파운드리 전략을 보완합니다 [중국 반도체와 AI, 하나의 거대 기계]. 화홍은 임베디드 비휘발성
메모리, 전력반도체, 아날로그, RF, MCU, IGBT, 슈퍼정션 MOSFET 등 특화 공정과 성숙 공정에 강점을 가지고



중국 AI 반도체 생태계와 토큰 경제

19  (김경진 변호사 저)

있습니다 [중국 반도체와 AI, 하나의 거대 기계]. 특히 전력 관리 칩과 레거시 공정의 폭발적 수요에 힘입어 2025
년 4분기에는 6억 6,000만 달러의 분기 최대 매출을 갱신하는 등 높은 성장세를 보였습니다 [2026 중국: 기술 자
립형 AI 반도체 생태계]. SMIC가 중국의 종합 파운드리의 역할을 한다면, 화홍은 중국의 급속한 전기차 및 산업 자
동화 확대에 필요한 자동차용 MCU, 아날로그, 전력 관리, IoT 칩 등 특화된 물량을 채우는 중요한 축을 담당하고
있습니다 [중국 반도체와 AI, 하나의 거대 기계].

이처럼 SMIC와 화홍반도체는 서로 다른 강점과 역할 분담을 통해 중국의 반도체 자립 목표를 달성하는 데 기여하
고 있습니다. 미국의 제재가 첨단 노광, HBM, EDA 등 일부 병목 구간을 형성하고 있지만
[014_semiconductor_ecosystem_reference_China_foundry_and_AI_accelerator_ecosystem_ma
p_93e785c5c3.pdf, 중국 반도체와 AI, 하나의 거대 기계], 파운드리 산업은 이러한 압력 속에서도 자국 내 수요
를 충족시키며 기술적 진보와 생산 능력 확대를 동시에 추진하고 있습니다. 이는 중국이 반도체 산업 전반을 자국
안에 배치하려는 '하나의 거대한 기계' 전략의 중요한 구성 요소입니다 [중국 반도체와 AI, 하나의 거대 기계].

근거
- 2026 중국: 기술 자립형 AI 반도체 생태계: 2026년 현재 중국 파운드리 산업이 기술 자립의 핵심 동력으로 기능, SMIC와 화홍반도체

가 내수 캡티브 마켓을 통해 성장, 중국 팹리스의 서방 파운드리 위탁 제한으로 국내 파운드리가 수요 흡수, SMIC 2025년 연간 매출
93억 2,700만 달러, 순이익 6억 8,500만 달러로 세계 3위 파운드리 기업 도약, 화홍반도체 2025년 4분기 6억 6,000만 달러 분기 최
대 매출 갱신 (전력 관리 칩 및 레거시 공정 수요), SMIC DUV 및 SAQP 기술 조합으로 7nm급(N+2) 공정 양산 성공, 화웨이 Ascend
910C AI 가속기 수율 2025년 기준 40% 수준까지 상승, SMIC 2026년 목표 5nm급(N+3) 공정 파일럿 라인 가동 (화웨이 및 알리바
바 차세대 AI 프로세서), 5nm DUV 공정의 TSMC 대비 40~50% 높은 생산 비용 및 1/3 수율 예상, 상업적 원가 경쟁력보다 외부 의존
없는 자체 AI 인프라 구축의 전략적 승리 강조, 빅펀드와 국가 보조금으로 경제적 손실 흡수, SMIC 2026년 1월 북경 자회사 SMNC
지분 전액 인수.

- 중국 반도체와 AI, 하나의 거대 기계: SMIC가 스마트폰, MCU, 전력반도체, 이미지센서, 디스플레이 드라이버, 통신칩, AI 관련 칩 생
산, SMIC 2025년 월 5만 장 12인치 생산능력 추가, 2026년 말까지 월 4만 장 추가 계획, 2025년 4분기 월 생산능력 8인치 환산 106
만 장, 가동률 95.7%, 2025년 설비투자 81억 달러, 중국 고객 매출 비중 87.6%, 국내 설계-국내 제조의 핵심 관문, SMIC의 중요성은
첨단 공정 외에 자동차용 MCU, 아날로그, 전력관리, 이미지센서, 통신, 디스플레이 칩 대량 생산 기반, 화홍반도체는 임베디드 비휘발
성 메모리, 전력반도체, 아날로그, RF, MCU, IGBT, 슈퍼정션 MOSFET 등 특화 공정 및 성숙 공정 강점, 중국 전기차 및 산업 자동화
확대에 필요한 특화 물량 공급, 중국 반도체 전 구간을 자국 안에 배치하려는 목표, 첨단 노광, HBM, EDA 등 해외 기술 의존 병목 구간
으로 남아있음.

- 014_semiconductor_ecosystem_reference_China_foundry_and_AI_accelerator_ecosystem_map_93e785c5c3.pdf:
Foundry anchors: SMIC and Hua Hong. Main bottlenecks: advanced lithography, high-bandwidth memory,
CoWoS-like advanced packaging capacity, EDA and high-end process control. Main policy driver: substitution
pressure created by US and allied export controls.
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다. CXMT와 YMTC의 메모리 반도체 성장

2026년 현재, 전 세계적인 AI 서버 수요 폭증은 중국의 메모리 기업들에게 전례 없는 성장 기회를 제공하며, 중국
반도체 자립 전략의 핵심 축으로 자리매김하고 있습니다. 이러한 환경 속에서 창신메모리(CXMT)와 양쯔메모리
(YMTC)는 각각 DRAM과 NAND 플래시 분야에서 괄목할 만한 성과를 보이며 중국 메모리 반도체 생태계의 '쌍두
마차'로 부상했습니다. 이들은 미국의 수출 통제 속에서도 자국 내 AI 인프라 구축에 필수적인 메모리 공급망을 강
화하는 데 주력하고 있습니다.

창신메모리(CXMT)는 중국 최대 DRAM 제조사로서, 2025년에 618억 위안(약 80억 달러)의 매출을 달성하며 전
년 대비 156%라는 경이로운 성장률을 기록했습니다. 이는 19억 위안의 순이익을 내며 사상 첫 흑자 전환에 성공
하는 기반이 되었습니다. CXMT의 월간 DRAM 생산 능력은 공격적인 설비 투자를 통해 2024년 초 10만 장에서
2025년 말 29만 장으로 급팽창했습니다. CXMT는 DDR4 제품 외에도 2025년 공개한 DDR5 제품군이 최고
8,000Mbps의 속도와 24Gb 다이 밀도를 자랑하며, UDIMM, SODIMM뿐만 아니라 서버용 RDIMM, MRDIMM
제품군까지 선보였습니다. 또한 LPDDR5X 제품은 최고 10,667Mbps의 속도를 지원하며 12GB, 16GB, 24GB
패키지로 제시되어, 보급형 DRAM 업체에서 PC, 서버, 고성능 모바일용 메모리 공급자로 이동하고 있음을 시사합
니다.

CXMT의 성장은 단순히 생산량 증가에 그치지 않고, 고대역폭메모리(HBM) 개발 및 양산이라는 전략적 목표를 향
해 나아가고 있습니다. 이를 위한 대규모 자금 조달을 위해 CXMT는 2026년 상해 과창판(STAR Board) 상장을
공식화했습니다. 기업공개(IPO)를 통해 295억 위안(약 6.4조 원)을 조달할 계획인데, 이는 2020년 SMIC의 상장
이후 과창판 역사상 두 번째로 큰 규모이며, 미화로는 85억 달러 규모의 IPO로 기록될 전망입니다. 조달된 자금의
핵심 투자처가 HBM 개발 및 양산이라는 점은 중국의 AI 인프라 자립에 있어 CXMT의 전략적 중요성을 부각시킵
니다. CXMT는 2026년까지 독자적으로 약 200만 개의 HBM 스택을 양산한다는 목표를 세웠으며, 이는 화웨이의
Ascend AI 칩 약 25만~30만 개에 공급할 수 있는 물량으로, 중국 내 AI 인프라의 핵심 병목을 해소할 중대 전환
점이 될 것으로 전망됩니다. HBM은 중국 메모리 생태계의 주요 전략적 감시 대상(Strategic watchpoint)입니
다.

CXMT의 IPO는 국제 시장에서도 큰 파장을 일으켰습니다

근거
- 2026 중국: 기술 자립형 AI 반도체 생태계: 전 세계적인 AI 서버 수요 폭증이 중국 메모리 기업들의 성장 기회를 제공했으며, CXMT와

YMTC가 중국 반도체 자립 전략의 핵심 축으로 부상함.

- 013_semiconductor_ecosystem_reference_China_memory_semiconductor_ecosystem_map_cda6e241ab.pdf:
CXMT는 DRAM의 핵심 주체(Core DRAM actor)이며, YMTC는 NAND의 핵심 주체(Core NAND actor)임.

- 2026 중국: 기술 자립형 AI 반도체 생태계: CXMT가 2025년에 매출 618억 위안(약 80억 달러)을 달성하여 전년 대비 156% 성장했으
며, 19억 위안의 순이익으로 사상 첫 흑자 전환에 성공함.

- 2026 중국: 기술 자립형 AI 반도체 생태계: CXMT의 월간 DRAM 생산 능력은 2024년 초 10만 장에서 2025년 말 29만 장으로 급팽창
함.

- 중국 반도체와 AI, 하나의 거대 기계: CXMT가 2025년 공개한 DDR5 제품은 최고 8,000Mbps, 24Gb 다이 밀도를 가지며, UDIMM,
SODIMM, 서버용 RDIMM, MRDIMM 제품군을 포함함. LPDDR5X는 최고 10,667Mbps, 12GB·16GB·24GB 패키지로 제시됨.

- 2026 중국: 기술 자립형 AI 반도체 생태계: CXMT가 HBM 개발 및 양산을 위해 2026년 상해 과창판(STAR Board) 상장을 공식화했
으며, IPO를 통해 295억 위안(약 6.4조 원)을 조달할 계획임 [
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라. HBM 자립과 메모리 공급망 재편

2026년 현재, 중국의 메모리 반도체 산업은 전 세계적인 AI 서버 수요 폭증에 힘입어 전례 없는 성장 기회를 맞이
하고 있으며, 이는 미국의 기술 통제 속에서 HBM(고대역폭메모리) 자립을 목표로 하는 중국의 핵심 전략과 맞닿
아 있습니다. 특히 창신메모리(CXMT)와 양쯔메모리(YMTC)는 각각 DRAM과 NAND 플래시 분야에서 괄목할 만
한 성과를 보이며 중국 메모리 반도체 생태계의 '쌍두마차'로 부상하여, 글로벌 메모리 공급망의 재편을 주도하고
있습니다.

창신메모리(CXMT)는 중국 최대 DRAM 제조사로서, 2025년에 618억 위안(약 80억 달러)의 매출을 달성하며 전
년 대비 156%라는 경이로운 성장률을 기록했습니다. 이와 함께 19억 위안의 순이익을 내며 사상 첫 흑자 전환에
성공했습니다. CXMT의 월간 DRAM 생산 능력은 공격적인 설비 투자를 통해 2024년 초 10만 장에서 2025년 말
29만 장으로 급팽창했습니다. CXMT는 DDR4 제품 외에도 2025년 공개한 DDR5 제품군이 최고 8,000Mbps의
속도와 24Gb 다이 밀도를 자랑하며, UDIMM, SODIMM뿐만 아니라 서버용 RDIMM, MRDIMM 제품군까지 선보
였습니다.

또한 LPDDR5X 제품은 최고 10,667Mbps의 속도를 지원하며 12GB, 16GB, 24GB 패키지로 제시되어, 보급형
DRAM 업체에서 PC, 서버, 고성능 모바일용 메모리 공급자로 이동하고 있음을 보여줍니다. CXMT가 생산한 메모
리는 MSI의 AMD 마더보드에서 DDR5-8200(듀얼-DIMM) 및 DDR5-7200(쿼드-DIMM)의 더 빠른 속도를 지원
하는 것으로 확인되었습니다.

CXMT의 성장은 단순히 생산량 증가에 그치지 않고, HBM 개발 및 양산이라는 전략적 목표를 향해 나아가고 있습
니다. 이를 위한 대규모 자금 조달을 위해 CXMT는 2026년 상해 과창판(STAR Board) 상장을 공식화했습니다.
기업공개(IPO)를 통해 295억 위안(약 6.4조 원)을 조달할 계획인데, 이는 2020년 SMIC의 상장 이후 과창판 역사
상 두 번째로 큰 규모이며, 미화로는 85억 달러에서 100억 달러 규모의 IPO로 기록될 전망입니다. 조달된 자금의
핵심 투자처가 HBM 개발 및 양산이라는 점은 중국의 AI 인프라 자립에 있어 CXMT의 전략적 중요성을 부각시킵
니다.

CXMT는 2026년까지 독자적으로 약 200만 개의 HBM 스택을 양산한다는 목표를 세웠으며, 이는 화웨이의
Ascend AI 칩 약 25만~30만 개에 공급할 수 있는 물량으로, 중국 내 AI 인프라의 핵심 병목을 해소할 중대 전환점
이 될 것으로 전망됩니다. HBM 능력은 중국 메모리 생태계의 주요 전략적 감시 대상(Strategic watchpoint)입
니다. 일부 연구는 CXMT가 2026년에는 마이크론의 메모리 생산 능력에 근접하여 중국이 세계 2위 DRAM 생산
국이 될 수 있다고 주장합니다.

CXMT의 IPO는 국제 시장에서도 큰 파장을 일으켰습니다. CXMT는 2026년 7월 27일 상하이증권거래소 커촹반
에 상장하여 공모가보다 465.8% 폭등한 49위안에 거래를 마감하며, 단숨에 중국 본토 상장사 시가총액 1위에 올
랐습니다. 이러한 CXMT의 약진 소식은 2026년 7월 28일 삼성전자와 SK하이닉스 주가가 각각 13%, 14% 급락
하는 등 글로벌 메모리 기업들의 주가에 직접적인 영향을 미쳤습니다. 샌디스크(SanDisk) 주가도 12% 하락했으
며, AMD, Intel, Micron 등 다른 칩 관련 주식도 손실을 확대했습니다. 이는 중국 메모리 업체들의 자립에 속도가
붙을 것이라는 시장의 분석과 함께, 한국 메모리 기업들에게 새로운 종류의 도전으로 작용하고 있습니다.

낸드플래시 분야에서는 양쯔메모리(YMTC)가 핵심적인 역할을 수행하고 있습니다. YMTC는 독자적인
Xtacking 기술을 기반으로 메모리 셀 어레이와 주변회로를 각각 만든 뒤 결합하여 I/O 성능 및 집적도 개선에 유
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리한 구조를 갖추고 있습니다. YMTC의 X3-9070은 Xtacking 3.0 기반의 4세대 TLC 3D NAND로, 다이 용량
1Tb, I/O 전송 속도 2,400MT/s를 자랑합니다. YMTC는 2025년 12만 장 규모였던 생산 능력을 향후 3년 내 30만
장 규모로 대폭 확대할 계획입니다. YMTC 생태계는 ZhiTai SSD와 같은 소비자 저장 장치 브랜드, 컨트롤러 회사,
패키징·테스트 업체, 서버 제조사까지 연결되어, 단순히 칩 제조를 넘어 SSD 완제품 및 데이터센터 저장 장치 시
장까지 아우르려는 목표를 가지고 있습니다.

이러한 중국 메모리 기업들의 성장은 미국의 대중국 수출 통제가 지속되는 상황에서 이루어지고 있습니다. 미국
의 정책 입안자들은 중국 메모리 칩의 미국 시장 진입을 완전히 금지하도록 트럼프 행정부에 압력을 가했으며, 이
는 국가 안보, 경제, 공급망 안보에 "받아들일 수 없는 위험"을 초래한다는 우려를 제기했습니다. 그럼에도 불구하
고 Apple은 중국 시장에서 판매되는 기기에 CXMT와 YMTC의 메모리 부품을 구매하기 위해 논의 중이거나 테스
트를 진행하고 있는 것으로 알려졌습니다. Apple은 메모리 비용을 억제하기 위해 펜타곤 블랙리스트에 오른 이들
기업과의 고위험 칩 거래를 저울질하고 있으며, 심지어 트럼프 행정부에 중국산 메모리 칩 구매 승인을 위한 로비
활동을 벌인 것으로 보도되었습니다. 이는 미국 기업들이 중국 메모리 칩을 도입할 경우 국가 안보 심사를 받게 되
며, 의원들은 모든 메모리 칩 구매가 중국 인민해방군(PLA)을 보조하게 될 것이라고 경고하고 있습니다.

결론적으로, CXMT와 YMTC를 중심으로 한 중국 메모리 반도체 기업들의 성장은 AI 시대의 필수 요소인 HBM 자
립을 가속화하고 있으며, 이는 미국의 수출 통제가 오히려 중국 내 기술 자립을 촉진하고 글로벌 메모리 공급망의
재편을 강제하는 역설적인 결과를 낳고 있습니다.

근거
- 2026 중국: 기술 자립형 AI 반도체 생태계: AI 서버 수요 폭증이 중국 메모리 기업에 성장 기회 제공, CXMT 2025년 매출 618억 위안(

약 80억 달러) 달성, 전년 대비 156% 성장, 19억 위안 순이익 기록 (사상 첫 흑자), CXMT 월간 DRAM 생산 능력 2024년 초 10만 장
에서 2025년 말 29만 장으로 급팽창, CXMT HBM 개발 및 양산 위해 2026년 상해 과창판(STAR Board) 상장 공식화, IPO 통해 295
억 위안(약 6.4조 원) 조달 계획 (SMIC 상장 이후 과창판 역사상 두 번째 규모), 조달 자금 핵심 투자처는 HBM 개발 및 양산, CXMT
2026년까지 독자적으로 약 200만 개의 HBM 스택 양산 목표, Ascend AI 칩 약 25만~30만 개에 공급 가능한 물량, YMTC 2025년 12
만 장 규모에서 3년 내 30만 장 규모로 생산 능력 확대 계획, 미국의 수출 통제가 중국 내 기술 자립을 촉진하고 생태계 전반을 강제로
병합시키는 역설적인 결과.

- 013_semiconductor_ecosystem_reference_China_memory_semiconductor_ecosystem_map_cda6e241ab.pdf:
CXMT는 핵심 DRAM 업체(Core DRAM actor), YMTC는 핵심 NAND 업체(Core NAND actor), HBM 능력은 전략적 감시 대상
(Strategic watchpoint).

- 중국 반도체와 AI, 하나의 거대 기계: CXMT 2025년 공개 DDR5 제품 최고 8,000Mbps, 24Gb 다이 밀도, UDIMM, SODIMM, 서버용
RDIMM, MRDIMM 제품군 포함, LPDDR5X 최고 10,667Mbps, 12GB·16GB·24GB 패키지 제시, YMTC X3-9070 Xtacking 3.0
기반 4세대 TLC 3D NAND, 1Tb 다이 용량, 2,400MT/s I/O 전송 속도, YMTC 생태계는 ZhiTai SSD, 컨트롤러 회사, 패키징·테스트
 업체, 서버 제조사까지 연결.

- '고성능부터 무료까지 골라 쓴다'… 中 AI 기업, 美 빅테크 추격 속도 - IT조선: CXMT가 2026년 7월 27일 상하이증권거래소 커촹반에
 상장하여 공모가보다 465.8% 오른 49위안에 거래 마감, 단숨에 중국 본토 상장사 시가총액 1위.

- '중국 반도체 자립' 신호탄…CXMT 상장에 첨단 노광장비도 직접 생산 - 한겨레: CXMT 상장 소식에 2026년 7월 28일 삼성전자와 SK
하이닉스 주가가 각각 13%, 14% 급락, 중국 업체들의 자립 속도 가속화 전망.

- 049_semiconductor_memory_Chip_Maker_Soars_466_on_Debut_to_Become_No._1_in_China_S_49d10e9fed.pdf:
 CXMT 주가 상장 첫날 466% 급등하여 중국 주식 시장 1위에 오름.

- 055_semiconductor_memory_CXMT_to_raise_8.5bn_in_largest_Chinese_chip_IPO_-_Nikkei_4d2b6ffe89.pdf:
CXMT가 85억 달러 규모 IPO를 통해 자금을 조달할 예정.

- 028_semiconductor_memory_Chinese_Memory_Giant_CXMT_Surges_In_10_Billion_IPO_Press_a19e197097.pdf:
CXMT가 100억 달러 IPO 규모로 Micron과 글로벌 경쟁사들을 압박.
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- 030_semiconductor_memory_AMD_Intel_and_Micron_extend_losses_as_chip_stocks_get_cl_db63bb019f.pdf:
AMD, Intel, Micron 등 칩 주식 손실 확대.

- 041_semiconductor_memory_SanDisk_Falls_12_as_China_s_CXMT_IPO_Triggers_a_Sharp_Se_bc0d3cc6d1.pdf:
SanDisk 주가 12% 하락.

- 045_semiconductor_memory_CXMT_close_to_matching_Micron_s_memory_capacity_in_2026__d03e67a8f5.pdf:
CXMT가 2026년 Micron의 메모리 생산 능력에 근접하여 중국이 세계 2위 DRAM 생산국이 될 수 있다는 연구 주장.

- 061_semiconductor_memory_China-made_CXMT_memory_now_supports_faster_speeds_on_MSI_a3829e724f.pd
f: 중국산 CXMT 메모리가 MSI의 AMD 마더보드에서 DDR5-8200 (듀얼-DIMM), DDR5-7200 (쿼드-DIMM)의 빠른 속도를 지원.

- 046_semiconductor_memory_AAPL_s_China_Memory_Chip_Plans_Draw_National_Security_Sc_0fd201b48b.pdf:
Apple의 중국 메모리 칩 구매 계획이 국가 안보 조사를 받음, 모든 메모리 칩 구매가 PLA(인민해방군)를 보조할 것이라고 의원들이
주장.

- 047_semiconductor_memory_US_lawmakers_urge_Trump_administration_to_ban_Chinese_me_b3d2614305.pdf:
 미국 의원들이 트럼프 행정부에 중국 메모리 칩 금지 촉구.

- 058_semiconductor_memory_Lawmakers_want_US_government_to_ban_memory_chips_from_Ch_8c125fdf3d.p
df: 의원들이 국가, 경제, 공급망 안보에 "받아들일 수 없는 위험"을 이유로 중국 메모리 칩 금지 요구.

- 062_semiconductor_memory_The_US_has_called_for_a_ban_on_the_purchase_of_Chinese_m_0a916b9637.pdf:
미국이 중국 메모리 칩 구매 금지를 요구했으며 Apple은 면제 요청.

- 050_semiconductor_memory_Apple_Begins_Testing_Controversial_Chinese_Memory_Chips__10050aad89.pdf:
Apple이 논란의 중국 메모리 칩 테스트 시작.

- 051_semiconductor_memory_Apple_eyes_chips_from_blacklisted_China_firms_to_fix_sup_77ac03ccf7.pdf: Apple
이 공급망 문제 해결을 위해 블랙리스트에 오른 중국 기업 칩을 주시.

- 056_semiconductor_memory_Apple_Seeking_To_Buy_Memory_Components_From_CXMT,
YMTC_Fo_1335daee52.pdf: Apple이 중국 판매 기기에 CXMT, YMTC 메모리 부품 구매 모색.

- 059_semiconductor_memory_Apple_in_Talks_to_Buy_Memory_Chips_From_Chinese_Makers_C_b260cba32e.pdf:
 Apple이 중국 제조업체 CXMT, YMTC로부터 메모리 칩 구매 논의 중.

- 063_semiconductor_memory_Apple_actively_lobbies_Trump_admin_for_approval_to_buy_C_6e2942d88d.pdf:
Apple이 트럼프 행정부에 중국 메모리 칩 구매 승인을 위한 로비 활동.

- 072_semiconductor_memory_Apple_Weighs_High-Stakes_Chip_Deal_with_Pentagon-Blackli_2ed3516ef7.pdf:
Apple이 메모리 비용 억제를 위해 펜타곤 블랙리스트에 오른 CXMT, YMTC와의 고위험 칩 거래 고려.

- 073_semiconductor_memory_Apple_weighs_buying_blacklisted_China_chips_for_China-on_19fd25fa5a.pdf:
Apple이 중국 전용 기기용 블랙리스트 중국 칩 구매 고려.

- 075_semiconductor_memory_Apple_s_China_chip_gamble_Is_it_ready_to_bet_on_Pentagon_4e9e1364c1.pdf:
Apple의 중국 칩 구매 결정.

- 060_semiconductor_memory_CXMT_Evicted_Huawei-Linked_Engineers_From_Its_R_D_Facili_a2445e344a.pdf: 
CXMT가 Huawei와 관련된 엔지니어들을 R&D 시설에서 퇴출.

- 014_semiconductor_ecosystem_reference_China_foundry_and_AI_accelerator_ecosystem_map_93e785c5c3.pdf:
HBM, CoWoS-like advanced packaging capacity, advanced lithography는 주요 병목 현상이며, 미국의 수출 통제가 주요 정
책 동인.




